NORME CEl
INTERNATIONALE IEC

INTERNATIONAL 60286-3
STAN DAR D Troisiéme édition

Third edition
1997-12

LN

Emballage de composant %

opérations automatisees

Partie 3:

Numéro de référence
Reference number
CEI/IEC 60286-3: 1997



https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iec/5a84e86c-0c10-4052-84b4-2dcc06da987b/iec-60286-3-1997

Numéros des publications

Depuis le ler janvier 1997, les publications de la CEl
sont numérotées a partir de 60000.

Publications consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de
la CEIl incorporant les amendements sont disponibles.
Par exemple, les numéros d’édition 1.0, 1.1 et 1.2
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Le contenu technique des publications de la CEIl est
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le Catalogue de la CEI.
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IEC 60050: International Electrotechnical Vocabulary
(IEV).

For graphical symbols, and letter symbols and signs
approved by the IEC for general use, readers are
referred to publications IEC 60027: Letter symbols to
be used in electrical technology, |IEC 60417: Graphical
symbols for use on equipment. Index, survey and
compilation of the single sheets and |EC 60617:
Graphical symbols for diagrams.

IEC publications prepared by the same
technical committee

The attention of readers is drawn to the end pages of
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by the technical committee which has prepared the
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

EMBALLAGE DE COMPOSANTS POUR OPERATIONS AUTOMATISEES —

Partie 3: Emballage des composants appropriés au montage
en surface en bandes continues

AVANT-PROPOS

1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondialg/de isation composée
de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de |a . pour objet de
favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de norma i naines de
I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEIl, entre autres activités, publie d 8s iNterpdtionales.
Leur élaboration est confiée & des comités d'études, aux travaux desquel { i\ntéressé par le
sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouverne mentales, en
liaison avec la CEIl, participent également aux travaux. La CEI I'Organisation

: organisations.

2) Les décisions ou accords officiels de la CEIl concernant les que i i sehtent, dans la mesure
du possible un accord international sur les sujets étudiés, ¢ é es CoNités nationaux intéressés
sont représentés dans chaque comité d'études.

3) Les documents produits se présentent sou i internationales. lls sont publiés
comme normes, rapports techniques ou guides ; Odmités nationaux.

4) Dans le but d'encourager l'unification internatjonals ités nationaux/de la CEIl s'engagent a appliquer de

5) La CEIl n’a fixé aucune procg € e indication d’approbation et sa responsabilité
{ a Jine de ses normes.

6) L'attention est attirée s b i es eléments de la présente Norme internationale peuvent faire
I'objet de droits de popr i droits analogues. La CEl ne saurait étre tenue pour
ifi i propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internat a été établie par le comité d'études 40 de la CELl:

Condensateurs el\résists ipements électroniques.
Cette troi et remplace la deuxiéme édition parue en 1991 dont elle
constitu
Le texte de cet e est issu des documents suivants
FDIS Rapport de vote
40/942/FDIS 40/1035/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

PACKAGING OF COMPONENTS FOR AUTOMATIC HANDLING —

Part 3: Packaging of surface mount components
on continuous tapes

FOREWORD
1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization fg
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The objg to promote
international co-operation on all questions concerning standardization in the e ields. To

this end and in addition to other activities, the IEC publishes International § is. Their prepdration is

participate in this preparatory work. International, governmental and nog-goveraren
with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborate Qsely with the Inte
for Standardization (ISO) in accordance with conditions deté ¢
organizations.

2) The formal decisions or agreements of the IEC on technpical matte

3) The documents produced have the form of feco

4) In order to promote international unification,

5) The IEC provides no mark

6) Attention is drawn to th

of patent rights. Té IE

ments of this International Standard may be the subject
¢ for identifying any or all such patent rights.

The text of this standaxd is based on the following documents:

FDIS Report on voting
40/942/FDIS 40/1035/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.
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INTRODUCTION

La mise en bande correspond aux exigences des machines de placement automatique pour les
composants et couvre aussi l'utilisation de la mise en bande des composants pour des essais
et autres opérations.

@%
$
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INTRODUCTION

Tape packaging meets the requirements of automatic component placement machines and
also covers the use of tape packaging for components for test purposes and other operations.

@%
$
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EMBALLAGE DE COMPOSANTS POUR OPERATIONS AUTOMATISEES —

Partie 3: Emballage des composants appropriés au montage
en surface en bandes continues

1 Généralités
1.1 Domaine d'application

La présente norme est applicable a la mise en bande des composants electronlques sans fils
de sorties ou avec trongons de sorties destinés a étre connectés a des cj s électroniques.
Elle fournit uniguement les dimensions essentielles pour la mise sur bg & composants
destinés aux opérations mentionnées ci-dessus.

1.2 Références normatives

Les documents normatifs suivants contiennent des dispositioQs la référence
qui y est faite, constituent des dispositions valables pour de la CEl 60286
Au moment de la publication, les éditions indiquées éta ur'et Teg’parties prenantes
aux accords fondés sur la présente partie de Ia Nvitées a rechercher

ts normatifs indiqués

la possibilité d'appliquer les éditions les plus réce
i s des Normes internationales

Dimensions

ISO 11469: 1993, Plastiqy ! /%riu et marquage des produits plastiques

2 Dimensions
2.1 TYPEI (Ban;; D

ouve ture

v
et () @C} @ﬁT

Sens de déroulement
_—

IEC 1737/97 ﬁ @ £2863f1

Figure 1 — Bande d'entrainement perforée
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PACKAGING OF COMPONENTS FOR AUTOMATIC HANDLING —

Part 3: Packaging of surface mount components
on continuous tapes

1 General

1.1 Scope

mentioned purposes.

1.2 Normative references

constitute provisions of this part of IEC 60286. At the
were vaI|d All normative documents are subject to

2 Dimensions

2.1 TYPE I (Pun

Direction of unreeling

_— >

IEC 1737/97 ﬂ @’
‘ €2863f1

Figure 1 — Punched carrier tape
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2.1.1 Largeur de la bande W Nominale: 8,0 mm
12,0 mm

Maximale: 8,3 mm

12,3 mm

Minimale: La somme des valeurs mini-
males E; plus Es; la somme
est 0,1 mm inférieure a la
dimension nominale W.

NOTE - Toutes les dimensions sont mesurées a partir de I'abcisse et de I'ordonnée de I'axe des centres des trous
d'entrailnement.

2.1.2 Epaisseur de la bande d'entrainement T
Bande support papier

Bande autre support

NOTE — Les valeurs de T jusqu'a 1,6 mm max. existent sur le marché, majs ax arche & é ne peut étre
garantie dans de tels cas.

2.1.3 Pas Pg des perforations d'entrainement

Tolérance du pas sur 10 pas

2.1.4 Diameétre Dg des perforations d'e

2.1.5 Distances Ej et E>

NOTE - Voir 2.1.1 pour la relatio i s pour Eq, E; et W.

2.15.1 Distan@
bande et

2.1.5.2

E1=1,75mm + 0,1 mm

E; = 6,25 mm min. pour W =8 mm
=10,25 mm min. pour W =12 mm
= 14,25 mm min. pour W =16 mm
= 22,25 mm min. pour W= 24 mm

2.1.6 F=3,5mm £ 0,05 mm pour W=8 mm
=5,5mm + 0,05 mm pour W= 12 mm
2.1.7 Distance G (du bord de la bande G = 0,75 mm min.
a la fenétre du composant)
2.1.8 Distance P, (centre a centre) P, =2 mm £ 0,05 mm

2.1.9 Compartiment du composant (dimensions Ag, Boet 7)
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2.1.1 Tape width W Nominal: 8,0 mm
12,0 mm

Maximum: 8,3 mm
12,3 mm

Minimum: The sum of the minimum
values of Eq plus Ejp; the sum
is 0,1 mm less than the
nominal W dimension.

NOTE - All dimensions are measured from the abscissa and ordinate centre lines of the sprocket holes.

2.1.2 Carrier tape thickness T
Paper-based tape T=

Non-paper-based tape T=

NOTE — T-values up to 1,6 mm max. are in existence in the market place
can be guaranteed.

terchangeability

2.1.3 Pitch Pg of the sprocket holes

Pitch tolerance over any 10 pitches

2.1.4 Diameter Dy of the sprocket hole

2.1.5 Distances E; and E

o

NOTE — See 2.1.1 for the relationshipXgtween the W

2.1.5.1 Distance’/betwe
and cen of S

2.1.5.2

nsions for E;, E, and W.

E;1=1,75mm £0,1 mm

E, = 6,25 mm min. for W= 8 mm
= 10,25 mm min. for W =12 mm
= 14,25 mm min. for W= 16 mm
= 22,25 mm min. for W= 24 mm

2.1.6 Dista &~ (centre’to centre) F=3,5mm £ 0,05 mm for W=8 mm
=5,5mm = 0,05 mm for W =12 mm

2.1.7 Distance G (edge of tape to G = 0,75 mm min.
component window)

2.1.8 Distance P, (centre to centre) P> =2 mm = 0,05 mm

2.1.9 Component compartment (dimensions Ag, Bg and T)
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20° max.
— 0,5 mm

-A
‘ th):é?)rique B max.

—- de la cavité
line
10° max.

Bo 0,5 mm
L . i max.
. ' I, -Axe
théorique
du
-— Ao — COmposant

Inclinaison du composant Rotation plane
du composant
Section vue de face rotation
ou de coté
Vue de dessus
Croquis A
Croquis B
IEC 1 738/97
Figure 2

doivent étre déduites de la
spécification applicable au composa dimensions nominales du
compartlment doivent étre choisies de sants ne puissent pas changer
d'orientation a l'intérieur de la bande et piisse i >ht enlevés de la bande, selon les
caractéristiques suivantes:

a) le composant ne dépasse _pa a_bande d'entrainement

b) le composant is pment de la cavité sans restriction mécanique
aprés que la re a été enlevée;

c) la rotation du ¢g a 10° maximum (voir figure 2, croquis A) et 20°
maximum de rgtatior_pl ;

d) le mouve sposant soit limité & 0,5 mm maximum (voir figure 2, croquis C)

NOTE — Pogd longueur ou la largeur est inférieure & 1,2 mm, la tendance du marché est de

limiter la aximum et le mouvement latéral & 0,2 mm maximum

Les dimensions préfé
CEl applicables.

ntielles pour les composant doivent étre prises dans les spécifications

Les dimensions Ag < Bg, sauf spécification contraire dans la spécification particuliere du
composant.

2.1.10 Pas des compartiments du composant  P; (centre a centre)

La distance entre les centres des compartiments du composant doit étre de 4,0 mm ou un
multiple de 4,0.

La tolérance doit étre +0,1 mm.
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